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第一章 项目介绍

项目简介

1.1 项目概况

1.1.1 项目介绍

项目专注于汽车电子电器产品的研发设计、生产制造及销售，覆盖智能辅助驾驶、

智能座舱、车身舒适域系统解决方案，目前商用车 BCM、门控制器、中央电器盒等产品

开发完成并进入陕西汽车、东风汽车、长安商用车前装市场，未来目标跻身于行业头

部企业，为用户提供智能舒适的驾乘体验。本次融资 5000 万元用于产品开发、设备购

置以及运营流动资金。本项目厂址选定在苏州市吴江高新区（盛泽镇）内，周围环境

及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。

1.1.2 项目现状

 投资总额情况

目前项目整体投资总额：股东投资 2500 万元，银行融资 5800 万元，需股权融资

5000万元。

 目标客户

（1）已成为十堰正和合格供应商，供货产品包括中央电器盒、BCM 等产品；

（2）已完成长安跨越商用车产品导入，门控、BCM 等产品开发按计划进行；

（3）东风李尔腰托按摩已经达成供货意向，产品技术对接、开发中；

（4）陕西汽车、长安乘用车、东风乘用车、东风岚图、上海大众等市场开发中。

 产品研发

目前研发人员 8 人，软硬件工程师 5 人、结构及测试 3 人，预计年底产品研发工

程师 15人左右，与上海驰法、上海华智易通产品合作开发及代工协议已签订。

 产品生产

工厂目前正在建设中，预计 2025 年底完工，前期产品生产委托行业合作伙伴进行

代工，预计 2026年初工厂建成后自行生产。
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1.1.3 未来规划

 设计产品规划

1、汽车电子产品（第一期 2025-2028年）：

汽车 BCM25万辆份；

汽车保险盒 25万辆份；

汽车座椅腰托按摩 20万件。

2、汽车电子产品（第二期 2029 年）：

车载摄像头 30万辆份 120万只（高中低挡搭配，中高为主）；

车载雷达 20万辆份 80 万只；

其它汽车电子产品（待定）。

 融资规划

第一期投入资金 10500万元，其中土地 850万元，建筑物 5800万元，设备（SMT

生产线 3 条、DIP线 1条、装配线 3 条）1850万元，产品研发 500 万元、流动资金 1500

万元；

第二期投资（预计 2029 年）2600 万元：设备（SMT 生产线 3 条、装配线 3 条）

2000万元，厂房投资 600万元。

 建设规划

工厂占地面积为 26.5亩，17669 平方米。

初步规划：总建筑面积约 25300㎡，其中：办公楼四层 3100㎡，层高 4.5米，1#

车间三层 9900平方米，2#车间两层 10500 平方米，底层分别为 9 米和 12米，2-3 层均

4.5米。

 中长期收益规划

预计 5-6年实现产值 6 亿以上，力争上市，8-10年实现产值 12 亿以上。

1.2 技术介绍

1.2.1 研发能力

 工程技术能力概况

苏州安博思紧随全球电子技术发展趋势，产品以电子控制技术为基础，具备先进
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的电子硬件技术、新能源及视觉算法与光学摄像技术开发经验，以及日趋成熟的智能

AI 化发展，为客户提供更具吸引力的高性价比创新产品。公司拥有一批经验丰富的算

法及电子产品专家，服务于客户和前端技术研发。

 开发能力——电子硬件研发工具链与开发能力

图：Lt Spice 原理图仿真（左图）/ Candence（右图）
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图：HF 仿真（左图）/ Twister SIM（右图）

 开发能力---软件研发工具链与开发能力

图：MATLAB Simulink（左图）/ Structure design and code generation（右图）
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图：Network development process（左图）/ Network testing（右图）

控制系统从需求分析，到功能分解，策略建模融合 AI，算法仿真后到软件代码，

再到产品实现及认可等，全部基于 V 模型开发流程。
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1.2.2 研发验证

完整的测试设备和能力，包括 ECU HIL 测试台架，功能测试台架，及各种零部件性

能测试台架等。
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图：ECU HIL（左图）/ ECU HIL（中图）/ ECU HIL（右图）

图：功能测试台架

图：ECU 测试实验室
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1.3 产品介绍

1.3.1 车身电子产品

基于智能 AI 的车身域控制：公司现有三大产品线，其中车身电子为当前产品主体，

有 BCM、门控器、电器盒等成熟产品；基于车身域控制加 AI 算法和训练模式形成新型

车控系统，软件平台统一，覆盖商用车和乘用车车身控制器模块技术方案。
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车门控制器：16V-32V/工作电压范围；-40to90℃工作温度范围；静态电流＜0.1mA

开启高度记忆；基于 Hall 信号的防夹功能；左右两侧防夹条；H 桥双侧电撑杆驱动；

继电器结合 MOSFET 驱动尾门自吸锁；驱动器件过压、过温、过流诊断及保护；CAN

通讯接口；EMC性能良。

1.3.2 座椅控制系统产品

健康交感神经座椅：座椅位置记忆调节、座椅通风及气动按摩、零重力座椅、神
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经交感座椅。
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1.3.3 智能网联

智能网联产品：智能网联产品是公司重点发展得产品之一，依托星闪及 UWB 技术

发展包括 UWB 脚踢、CPD 活体检测传感器及数字要是等相关产品；以及毫米波和图形

处理技术开发各种摄像镜头、毫米波雷达相关产品，平台化设计，满足各种级别和场

景需求。
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UWB 脚踢、CPD活体检测等是当前有场景需求产品。

基于图形算法及模块化的摄像头、流媒体后视镜以及电子外镜系统等是下一步发

展重点产品。
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1.3.4 智能制造

制造装备 数量 生产能力/月 备注

SMA表面贴装生产

线
6 300,000,000PCS

全 面 运 行

ERP/MES/WMS

PTH 插件生产线 2 50,000,000PCS
组装生产线 6 120,000EA
产品老化室 1 30,000EA

电子电器实验室 1
耐压、绝缘、高低温、群脉冲、推拉力、

盐雾、跌落、噪音、气密、压力

检验设备 数量 使用工程 使用位置

3DSPI 6 SMA表面贴装生产线 焊接前

AOI 6 SMA表面贴装生产线 焊接前

3DAOI 4 SMA表面贴装生产线 焊接后

X-RAY 1 SMA表面贴装生产线 X 射线检查 焊接后

AOI 4 PTH插件生产线（焊接前） 焊接前

AOI 1 PTH插件生产线 焊接后

激光镭雕机 3 SMA、PTH、组装 焊接前
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1.3.5 质量体系

图：IATF16949:2016质量管理体系证书（左图）/ISO9001:2015质量管理体系证书（右
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图）
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1.4 建设规模

1.4.1 项目建设地点

本项目开发地块为苏州市吴江区盛泽镇。

1.4.2 项目建设工期

为满足总体发展需求，本项目建设期为 12个月。

1.4.3 主要建设内容及规模

1.4.4 产能介绍
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第二章 融资规划

2.1 融资规划

 融资资金：5000 万元

 出让比例：具体与资方商议

 融资主体：苏州安博思汽车科技有限公司

 融资方式：股权融资

 资金用途：产品开发、设备购置以及运营流动资金。

2.2 投资方权益

投资人可以通过以下权利对公司进行监督。

（1）知情权：投资人有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决

议、监事会会议决议、财务会计报告和纳税申报，但需事先书面通知其他股东。对于

所获得的非公开信息，股东有保密的义务。

（2）检查权：投资人在不干扰公司正常运营前提下，有权对公司的资产、财务账

簿，公司事务进行监督检查。公司应积极配合。

（3）监督质询权：投资人享有批评、建议、控告、检举的及提出质询并要求答复

的权利。

（4）股利分红：投资期期间，依据企业经营情况，资金方可以获得利润分红，可

以通过约定的账期，实时结算，到期即可分红。

（5）优先权：本轮融资结束后，资金方在同等条件下可优先选择下一轮是否投资。

2.3 退出机制

 股票上市

项目方将不断提高自身竞争力，完善管理机制并开拓市场，并选择在合适时机和
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主办券商及其他券商商议，开启 IPO 进程。上市后投资者可继续持有项目方股票，或

者部分、全部出售所持项目方股票，获得高额收益。

 股权转让

如出现不可预料的风险因素，项目方将积极创造股权转让的条件，根据股东意见

采取协议转让或定向增资等方式实施股权转让，以保证投资股东的退出权益。

 股份回购

投资期满后，若投资方未能实施股权转让，则项目方将在投资方提出股权回购要

求一年内，按照协议价格进行股权回购。保证资金方如期退出该项目，并顺利地提前

收回投资。

 股份并购

项目方并购：项目方规模稳定，利润达到一定数值后，也将主动或者被动与并购

基金接洽，成为上市项目方并购的标的。通过并购的方式，实现资金套现。
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